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Open-CMSIS-Packs (OCP)是一种基于开放标准的软件交付方式，它提供了软件组件、设备参数
和评估板支持。这些软件包可能包含源代码、库、文档、设备参数和示例项目。开放标准格式是

一种广泛认可的方法，用于将软件交付到Arm®、IAR®以及恩智浦等公司提供的主流IDE。这些IDE
能够识别并安装来自公共服务器的可用软件包。OCP使用版本控制和元数据来保证安装了正确的

包。软件包的元数据帮助IDE识别相关的软件包并配置项目。合作伙伴软件包可以指定已经过测试
且兼容的MCUXpresso SDK包。
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View additional information for Open-CMSIS-Packs.
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